o H @V AC Radiaator koos viirskeshu klapiga

Radiaator koos virskeohu klapiga

Kaasaegsetes elamutes on kiillaltki levinud sundviljatdmbe ventilatsioon, kus nn.
saastunud Shuga tsoonidest nagu WC-d, dusiruumid ja k6ogid, on organiseeritud hu
eemaldamine ventilaatoriga varustatud ventilatsiooni siisteemiga. Viljatdmmatav ohk
kompenseeritakse loomulikul teel, vélispiiretes paiknevate dhuklappide kaudu.

Tagamaks talvisel ajal ruumi kogu ristloike ulatuses lihtlasemat temperatuuri jaotust,
on kasutusele vdetud kiittekehad, mis on komplekteeritud koos vélisdhu
kompensatsiooni klapiga. Sellise kiittekeha maksumus on moningal mééral korgem,
kui eraldi olevate tavalise kiittekeha ja klapi hind kokku. Arvestades hinna erinevust,
voib tekkida ahvatlus asendada projektikohane klapiga kiittekeha eraldi asetseva
kiittekeha ja klapiga. Sageli paigaldatakse klapp aknakonstruktsiooni voi vélisseina ja
asenduskiittekeha valitakse samade mootmetega (kiittepinnaga) nagu oli esialgne ning
eeldatakse, et asendus tagab samaviirse olukorra. Paraku see nii ei ole.

Moningal mééral voib halveneda temperatuuride jaotus ruumis, eriti siis, kui klapp ei
paikne kiittekeha kohal. Mérksa tdsisem probleem on selles, et tihesuguste
modtmetega kiittekeha koos sinna juurde kuuluva klapiga on vdimeline ruumi rohkem
soojust loovutama, kui ilma klapita kiittekeha. Soojusloovutuste erinevus sama
kiittepinna kohta on seletatav asjaoluga, et klapiga kiittekeha 1&bib vahetult vélisohk,
mille algtemperatuur on vordne vilisdhu temperatuuriga. Eraldi asetseva klapi ja
kiittekeha korral seguneb klapi kaudu ruumi tungiv vélisdhk ruumidhuga ja vorreldes
eelneva variandiga, siirdub kiittekehasse korgema temperatuuriga ohk. Teatavasti
kiittekeha soojusloovutus on seda suurem, mida suurem on kiittekeha pinna keskmise
temperatuuri ja Shu temperatuuri vahe. Seega tagamaks arvutuslikku ruumidhu
temperatuuri tuleb vélisdhu klapiga kiittekeha asendamisel paigaldada suurema
kiittepinnaga (modtmetega) klapita kiittekeha. Lisakiittepinna vajadus sdltub
peamiselt soojuskandja temperatuuridest, kiittekeha tiitibist, kompensatsioonidhu
hulgast ja arvutuslikest dhutemperatuuridest. Uldjuhul jiib lisakiittepinna vajadus
10...20 % kanti. Kiittekehade asendamisel tuleb ldhtuda konkreetse valmistajatehase
poolt esitatud andmetest nagu valiku tabelid, graafikud, arvutusprogrammid vms.
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